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Chaque Matrice Emploi-Expositions Potentielles (MEEP) propose une liste d'expositions potentielles.
Chaque utilisateur reste responsable de la mise en application (et des conséquences éventuelles) de ces données.
C'est à l'utilisateur qu'il appartient d'apprécier les risques, entreprise par entreprise, poste par poste.

[image: ][image: ]

	1 / 1	
[image: ]BIS A VERIFIER : NUISANCE  ET SITUATION SOUMISES A SMR
	anhydride arsenieux (SIR)
	




[image: ]nuisance biologique
	dichromate de potassium
	

	colophane
	




[image: ]nuisance chimique
	formaldehyde (SIR)
	

	triazole et derive
	

	dichloromethane
	




[image: ]nuisance organisationnelle
	coactivite (plusieurs activites concomitantes dans un meme lieu)
	

	nuisances liées à la simultanéité des tâches
	




[image: ]nuisance physique
	espace de travail avec sol encombré
	

	espace de travail sousdimensionné
	

	espace de travail avec locaux sociaux inadaptés ou absents
	

	espace de travail avec défaut d'hygiène
	

	espace de travail avec circulation piéton véhicule
	

	machines en mouvements
	

	déplacement routier
	

	machine dangereuse
	

	machine à bois non conforme
	

	projection d'éclats
	

	contact main outil (scie circulaire)
	

	rejet de pieces (scie circulaire)
	

	contact main outil (scie à ruban)
	

	rupture de la lame de scie
	

	basculement de pieces longues
	

	contact main outil (dégauchisseuse)
	

	rejet de pieces (degauchisseuse)
	

	projections d'éclats (raboteuse)
	

	contact main outil (mortaiseuse)
	

	contact main lame (toupie)
	

	rejet de pieces (toupies)
	

	contact main outil (ponceuse à bandes)
	

	rupture de la bande
	

	matériel électrique défectueux
	




[image: ]produits
	colles (cf produits)
	

	poussiere de bois
	

	plastique thermodurcissable aminoplaste
	

	plastique thermodurcissable phenoplaste (phenolformaldehyde)
	

	plastique thermodurcissable uree-formaldehyde
	

	insecticide pyrethre et pyrethrinoide
	

	fongicide thio-uree
	

	fongicide organo metallique (mercure, etain...)
	

	adhesif, colle hotmelt
	

	adhesif, colle polychloroprene
	

	adhesif, colle epoxy
	

	adhesif, colle vinylique
	

	peinture, vernis, laque, mastic sans precision en phase aqueuse
	

	peinture, vernis, laque, mastic sans precision en phase solvant
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